
Die Mission von 
IPC

IPC ist ein weltweiter Branchenverband, der sich der Förderung der Wettbewerbsfähigkeit und des 

finanziellen Erfolgs seiner Mitglieder widmet, die im Elektroniksektor tätig sind.

Um diese Ziele zu erreichen, setzt IPC Ressourcen für Programme zur Verbesserung von 
Management und Technologie, zur Schaffung relevanter Richtlinien, für den Umweltschutz und für 
zweckdienliche Beziehungen zu Behörden ein.

IPC ermutigt alle seine Mitglieder zur aktiven Teilnahme an diesen Aktivitäten und verpflichtet sich 
zur umfassenden Zusammenarbeit mit allen Organisationen, die in diesem Zusammenhang relevant 
sind.

Über IPC- 
Richtlinien 

Die Richtlinien und Veröffentlichungen des IPC sind so konzipiert, dass sie der Allgemeinheit 
dadurch dienen, dass sie Missverständnisse zwischen Herstellern und Käufern beseitigen, die 
Austauschbarkeit und Verbesserung von Produkten erleichtern und Käufer dabei unterstützen, das 
richtige Produkt für ihre Anforderungen mit minimalem Aufwand in kürzester Zeit auszuwählen 
und zu beschaffen. Die Existenz solcher IPC-Richtlinien und -Veröffentlichungen darf in keiner 
Weise Mitglieder und Nicht-Mitglieder des IPC daran hindern, Produkte herzustellen und zu 
vertreiben, die diesen Richtlinien und Veröffentlichungen nicht entsprechen.

IPC-Richtlinien und -Veröffentlichungen werden vom IPC unabhängig davon verabschiedet, ob 
davon Patente auf Artikel, Materialien oder Prozesse betroffen sind. Der IPC übernimmt dadurch 
weder irgendeine Haftung gegenüber Patentinhabern noch übernimmt der IPC irgendwelche 
Verpflichtungen gegenüber Dritten, die eine IPC-Richtlinie oder -Veröffentlichung anwenden. Die 
Anwender sind in vollem Umfang selbst dafür verantwortlich, sich gegen alle Regressansprüche zu 
schützen, die sich aus Patentverletzungen ergeben könnten.

Erklärung des IPC 
zu Änderungen der 
Ausgabestände

Die Einführung und Anwendung der Richtlinien und Veröffentlichungen des IPC sind freiwillig 
und werden im Verhältnis zwischen Kunde und Lieferant geregelt. Wenn eine IPC-Richtline 
oder eine IPC-Veröffentlichung überarbeitet oder geändert wird, ist die neueste Revision bzw. 
Ergänzung im Rahmen einer bestehenden Beziehung nicht automatisch anzuwenden, es sei denn, 
dies ist im Vertrag vorgeschrieben. Der IPC empfiehlt die Anwendung der aktuellsten Ausgabe bzw. 
Ergänzung.

Empfehlungen zur 
Verbesserung von 
Richtlinien

Der IPC begrüßt Kommentare zur Verbesserung der Richtlinien in seiner Bibliothek. Alle 
Kommentare werden an das zuständige Komitee weitergeleitet.

Bei Anforderungen zur Änderung technischer Inhalte wird empfohlen, dem Antrag entsprechende 
Daten beizufügen. Technischen Kommentaren zur Aufnahme neuer Technologien oder zur Änderung 
veröffentlichter Anforderungen sollten unterstützende technische Daten beigefügt werden. Diese 
Informationen werden vom Komitee bei der Bearbeitung des Kommentars verwendet.

Um Ihre Kommentare einzureichen, besuchen Sie die Webseite „IPC Status of Standardization“ 
unter www.ipc.org/status.

©Copyright 2025. IPC International, Bannockburn, Illinois, USA. Alle Rechte nach den internationalen und panamerikanischen 

Urheberrechtskonventionen vorbehalten. Jegliches Kopieren, Scannen oder sonstiges Reproduzieren dieser Dokumente ohne 

die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers ist strengstens untersagt und stellt einen Verstoß gegen 

das Urheberrechtsgesetz der Vereinigten Staaten dar.
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Abnahmekriterien für 

elektronische Baugruppen

Die Anwender dieser Verö�entlichung sind aufgefordert, an der 
Entwicklung künftiger Versionen mitzuarbeiten.

Kontakt:

IPC 
3000 Lakeside Drive, Suite 105N 
Bannockburn, Illinois, USA 
60015-1249 
Tel 847 615.7100 
Fax 847 615.7105

Erarbeitet von der IPC-A-610 Task Group (7-31b), IPC-A-610 Task Group –  
Europa (7-31b-EU) und IPC-A-610 Task Group – China (7-31b-CN) des 
Product Assurance Committee (7-30) des IPC

If a conflict occurs 
between the English 
language and translated 
versions of this document, 
the English version will 
take precedence.

Im Falle eines 
Konfliktes zwischen der 
englischsprachigen und 
einer übersetzten Version 
dieses Dokumentes hat 
die englischsprachige 
Version den Vorrang.

IPC Standards and Artificial Intelligence (AI) Statement – 2025

IPC explicitly prohibits:

• The integration or transfer of any data whether in the form of IPC 
books, standards, metadata, or other formats — into AI engines 
or algorithms by any person or entity, including authorized 
distributors and their end users.

• Activities involving data harvesting, text and data mining, 
enrichment, or the creation of derivative works based on this 
data, including the use of automated data collection methods or 
artificial intelligence.

Any breach of these provisions is considered a copyright  
infringement unless expressly and formally authorized by IPC.
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1.0 Abnahmekriterien für elektronische Baugruppen

1.0 Allgemeines

1.1 Anwendungsbereich Diese Richtlinie ist eine Sammlung von Anforderungen an die visuelle qualitätsbezogene Abnahme 

elektronischer Baugruppen. Kriterien für die Auswertung von Schli�- oder Röntgenbildern sind nicht Gegenstand dieser 

Richtlinie. Leitlinien für die Auswertung von Röntgenbildern befinden sich in J-STD-001.

Dieses Dokument behandelt Abnahmeanforderungen für die Herstellung elektrischer und elektronischer Baugruppen. In 

der Vergangenheit enthielten Richtlinien für Elektronikmontage umfassendere Anweisungen hinsichtlich Grundsätzen und 

Techniken. Für ein umfassenderes Verständnis der Empfehlungen und Anforderungen dieses Dokuments kann dieses Dokument 

in Verbindung mit IPC-HDBK-001 oder IPC-AJ-820 verwendet werden.

Die Kriterien dieser Richtlinie zielen nicht darauf ab, Prozesse zur Durchführung von Montagevorgängen zu definieren, noch sollen 

sie Reparaturen oder (Produkt-)Änderungen genehmigen. Beispielsweise impliziert/autorisiert/erfordert das Vorhandensein 

von Kriterien für das Kleben von Bauteilen nicht die Verwendung einer Befestigung durch Kleben, und die Darstellung von im 

Uhrzeigersinn um einen Anschluss gewickelten (Anschluss-)Leitern impliziert/autorisiert/erfordert nicht, dass alle (Anschluss-) 

Leiter im Uhrzeigersinn zu wickeln sind.

Anwender dieser Richtlinie sollten mit den geltenden Anforderungen des Dokuments und ihrer Anwendung vertraut sein, siehe 

1.3 Klassifizierung.

IPC-A-610 enthält Kriterien außerhalb des Anwendungsbereichs von J-STD-001, die mechanische und sonstige 

Verarbeitungsanforderungen festlegen. Tabelle 1-1 ist eine Zusammenfassung weiterführender IPC-Dokumente, mit denen 

sich der möglicherweise Anwender vertraut machen möchte, um die Anforderungen dieses Dokuments besser zu verstehen. 

Weitere referenzierte Dokumente befinden sich im Abschnitt 2.0 Anwendbare Dokumente.

Tabelle 1-1 Zusammenfassung weiterführender Dokumente

Zweck des Dokuments
Spezifikations- 

Nr.
Definition

Konstruktionsrichtlinie IPC-222X 
IPC-7351 
IPC-CM-770

Konstruktionsanforderungen mit drei Komplexitätsgraden (Stufe A, B oder C), die 
auf feinere Geometrien, größere Dichten und mehr Prozessschritte zur Fertigung des 
Produktes hinweisen.
Leitlinien für Bauteile und Montageprozesse als Unterstützung für die Konstruktion 
der unbestückten Leiterplatte und der Baugruppe. Die Leiterplattenprozesse 
konzentrieren sich auf SMD-Anschlussflächen und die Montage konzentriert 
sich auf Grundsätze der Durchsteck- und SMD-Technik, die üblicherweise in den 
Konstruktionsprozess und die Dokumentation einbezogen werden.

Leiterplatte – Anforderungen IPC-601X 
IPC-A-600

Dokumentation der Anforderungen und Abnahmekriterien für starre, starr-flexible, 
flexible und andere Arten von Substraten.

Prozessanforderungsrichtlinie J-STD-001 Anforderungen an gelötete elektrische und elektronische Baugruppen mit 
Darstellungen der Minimalanforderungen an die Merkmale des Endprodukts sowie 
Bewertungsmethoden (Prüfmethoden), Prüfhäufigkeit und Anforderungen an die 
relevante Fähigkeit der Prozesskontrolle.

Abnahmerichtlinie IPC-A-610 Dokument mit bildhafter Darstellung zur Erläuterung der unterschiedlichen 
Merkmale der Leiterplatte und/oder Baugruppe. Gibt Hinweise zum erwünschten 
Zustand der Produkte, die über die Minimalanforderungen an die Merkmale in den 
Endprodukt-Richtlinien hinausgehen. Es stellt eine Reihe abweichender Zustände 
vor (Prozessindikator oder Fehler), um den Bedienern und Prüfern die Erkennung 
notwendiger Prozesskorrekturen zu ermöglichen.

Schulungsprogramme 
(optional)

Dokumentierte Schulung zu Prozessen, Verfahren, Techniken und Anforderungen.

Nacharbeit und Reparatur IPC-7711/7721 Dieses Dokument enthält Prozessbeschreibungen zur Entfernung und zum Ersatz 
von Schutzbeschichtungen und Bauteilen, zur Reparatur von Lötstopplack sowie zur 
Änderung/Reparatur von Laminatmaterial, Leiterbahnen und metallisierten Löchern 
(Plated Through-Holes, PTHs).

Montage- und Fügehandbuch IPC-AJ-820 IPC-AJ-820 ist ein unterstützendes Dokument, das Informationen zur Absicht dieses 
Spezifikationsinhalts bereitstellt und die technischen Gründe für den Übergang 
von Grenzwerten durch Kriterien vom zulässigen Zustand zu fehlerhaftem Zustand 
erklärt oder näher erläutert. Darüber hinaus werden unterstützende Informationen 
bereitgestellt, um ein breiteres Verständnis der Prozessüberlegungen zu vermitteln, 
die mit der Leistung in Zusammenhang stehen, aber im Allgemeinen nicht durch 
visuelle Bewertungsmethoden unterscheidbar sind.
Die in IPC-AJ-820 enthaltenen Erläuterungen sollten bei der Bestimmung der 
Disposition von als Fehler identifizierten Zuständen und von Prozessen, die mit 
Prozessindikatoren in Zusammenhang stehen, hilfreich sein und auch Fragen zur 
Klarstellung bei der Verwendung und Anwendung des festgelegten Inhalts dieser 
Spezifikation beantworten. Durch die vertragliche Bezugnahme auf IPC-A-610 
wird der Inhalt von IPC-AJ-820 nicht zusätzlich vorgeschrieben, sofern in der 
Vertragsdokumentation nicht ausdrücklich darauf verwiesen wird.


